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即時リリース			
お問い合わせ先： mediaroom@samtec.com
		
Samtecのデュアル機能性AcceleRate® mPコネクター、
PCBスペースを節約

インディアナ州ニューアルバニー、2026年11月3日— コネクター業界のサービスリーダーであるSamtec, Inc.は、スタック高10mmのAcceleRate® mP（UDM6、UDF6）信号ピンとパワーブレードの一体型コネクターの発売を発表しました。デジタル信号伝送と高出力電源供給というデュアル機能性により、追加のコネクターが不要になり、機能性を損なうことなく基板スペースを削減できます。その結果、AcceleRate® mPコネクターは、小型フットプリントで多様な信号/電源ルーティングを必要とするアプリケーションに適しており、データ通信、5G/6G無線ネットワーク、産業オートメーション、ロボティクス、軍事・航空宇宙、計測機器などに対応します。
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コネクター内部の混雑を軽減し、均一な冷却を実現するために、パワーブレードはコネクター本体の長辺に沿って平行に配置されています。このブレード配置は、業界で一般的な電源システムと比較して90°回転した構造となっており、ブレード1枚あたり最大15Aの高い電流容量と200VACまたは283VDCの定格電圧を維持しながら、放熱を最適化します。

コネクターの高密度アレイ側のオープンピンフィールド設計は、64Gbps PAM4（32Gbps NRZ）をサポートし、高い配線自由度を提供します。これにより、設計者は特定のアプリケーション要件に応じた専用のピン割り当てを用いて、シングルエンド信号、差動ペア信号、および低速電源を同時に配線できます。接地経路を戦略的に配置することで、クロストーク低減し、インピーダンス制御が可能です。

設計の柔軟性をさらに高めるため、スタック高5mmと10mmの両方において、多様なピンおよびブレード構成が選択可能です。オープンピンフィールド設計では、6列グリッド上に総ピン数60、120、180、または240本の構成、パワーブレードは4、6、8、または10枚のオプションから選択可能です。

SET（過酷環境試験）は、Samtecのイニシアチブで、一般的な業界標準や仕様を超えた試験を行い、製品が過酷な環境にも十分対応できることを保証するものです。SET製品は、低軌道衛星、小型衛星、キューブサット、その他の宇宙探査アプリケーション向けに、高い信頼性、短納期、費用対効果の高いソリューションが求められるクラスDミッション向けに認定を受けています。AcceleRate® mP（UDM6、UDF6）コネクターはSET認定を受けています。 

技術情報の確認、3Dモデルのダウンロード、またはご注文は、samtec.com/acceleratempをご覧ください。オープンピンフィールドの信号/電源配線に関するサポートが必要な場合は、Samtecのシグナルインテグリティグループ（SIG@samtec.com）までお問い合わせください。

Samtec, Inc. について
Samtecは、ハイスピード ボード・ツー・ボード、ハイスピード ケーブル、ミッドボードおよびパネルオプティクス、高精度 RF、フレキシブルスタッキング、マイクロ／ラギッド コンポーネントおよびケーブルなど、電子機器のインターコネクト（相互接続）ソリューションの広範な製品ラインを提供する、売上高10億ドル規模の世界的メーカーです。世界で40を超える拠点を持ち、125カ国以上で製品が販売されているSamtecは、グローバルなプレゼンスで、比類のない顧客サービスを提供しています。Samtecは、データ通信、電気通信、コンピュータ、半導体、医療、工業、自動車、計測機器などの業界向けに、次世代の高品質な相互接続ソリューションを提供しています。詳細は、www.samtec.comをご覧ください。

Samtec, Inc.
P.O.Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
Phone: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)
www.samtec.com/media-room

弊社の広報チームは、魅力的で革新的なストーリーを発信するために、世界中のジャーナリストに協力します。報道関係の方で取材をご希望の場合は、mediaroom@samtec.com までメールでご連絡ください。
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